1 Programacion Didactica do Médulo SMR-MME
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1.2 UD1.- Introducién aos Equipamentos Microinformaticos

RA que cubre totalmente a UD1:

0 RA1. Recofiece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformatico, e identifica a stia funcion.
RA que cubre parcialmente a UD1:

0 RA5. Mide parametros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a sUa relacion coas stas unidades caracteristicas.
Actividades UD1:

¢ A1.1. Introducién aos Sistemas Informaticos
¢ T.1.1.X. Hardware minimo dun PC dependendo do Sistema Operativo
CA1.2. Describironse os bloques que compofien un equipamento microinformatico e as suas funcions.
CA1.3. Relacionaronse os bloques internos coa sua funcionalidade.
Principais funciéns de cada bloque.
Localizacion dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portatil, PDA, mébil, etc.
CA1.4. Identificaronse os elementos que compofien cada bloque.
CA1.5. Describironse as caracteristicas principais dos elementos que compofien cada bloque.
Componentes pertencentes a cada bloque funcional.
CA1.6. Describiuse o proceso de arranque dun equipamento microinformatico.
Arranque dos equipamentos microinforméticos. Papel de cada bloque funcional.
Software base e de aplicacion.

¢ A1.2. Sistemas de numeracion. Cambios de base.
CA1.1. Reconecéronse as unidades de medida que describen as caracteristicas dos comporientes fisicos dun equipamento
microinformatico.
Unidades de medida

0 A1.3. Unidades empregadas nos sistemas informaticos. Conversion de unidades.
CA1.1. Reconecéronse as unidades de medida que describen as caracteristicas dos comporientes fisicos dun equipamento
microinformatico.
Unidades de medida
Conceptos de tension, corrente, resistencia e potencia.

1.3 UD2.- Introducién aos compoientes dun Sistema Microinformatico

RAs que cubre totalmente a UD2:

RA2. Recofiece a arquitectura de placas base e identifica a sia evolucién asociada a evoluciéon dos microprocesadores.
RAS. Analiza a funcién dos componentes que integran un equipamento microinformatico estandar, e compara prestacions de diversos
fabricantes



RAs que cubre parcialmente a UD2:

0 RA5. Mide parametros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a sta relacion coas sUas unidades caracteristicas.

Actividades UD2:

¢ A2.1. Conectores: Reconecemento e principais caracteristicas.
CA2.2. Localizaronse e describironse os tipos de conectadores para periféricos.
Conectadores E/S
Conector da fonte de alimentacién

0 A2.2. Placas base.
¢ T2.2.1. Placas Base: Factor de Forma e Recofiecemento visual dos seus elementos
» T2.2.2. Caracteristicas das placas base - Manexo do manual
CA2.1. Enumeraronse os formatos de placas base dispofibles no mercado.
Introducién as placas base
Formatos de placa base
Elementos principais das placas base
Exemplos de placas base
Principais fabricantes de placas base
Introducién ao montaxe da placa base na caixa
CA2.4. Localizaronse os z6colos para os médulos de memoria.
Memoria nunha placa base.
CA2.5. Recofecéronse os buses e as sUas caracteristicas principais.
Rafuras para tarxetas de expansion
Conectores para dispositivos de almacenamento masivo
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).
¢ T2.2.3. Chipsets das placas base actuais
CA2.3. Enumeraronse os tipos de chipsets existentes.
O chipset da placa base
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).

0 A2.3. Microprocesadores. Caracteristicas dos microprocesadores actuais
CA2.7. Describironse as caracteristicas dos microprocesadores (frecuencia, tensiéns, potencia, zécolos, etc.).
Zocalos para o microprocesador
Caracteristicas dos microprocesadores
Introducién e caracteristicas principais dos microprocesadores
Evoluciéon dos microprocesadores
Conexién do microprocesador na placa
Principais fabricantes de microprocesadores
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).

0 A2.4. A carcasa e a fonte de alimentacion
¢ T2.4.1. Eleccion da Caixa do PC
CA3.1. Avaliaronse tipos de chasis para a placa base e para o resto de compofentes.
Compoiientes OEM e compofientes "retail"
Chasis
Placas Base
0 T2.4.2. Fontes de Alimentacion
CA5.4. Identificaronse os bloques dunha fonte de alimentacién para un computador persoal.
CA5.5. Enumeraronse as tensiéons achegadas por unha fonte de alimentacioén tipica.



Blogques dunha fonte de alimentaciéon.
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).
0 T2.4.3. Refrixeracion: disipadores e ventiladores.
CA2.8. Describiuse a funcién dos disipadores e dos ventiladores.
Control de temperaturas nun sistema microinformatico

¢ A2.5. Configuracion basica da BIOS
CAZ2.6. Describironse as caracteristicas e as utilidades mais importantes da configuracién da placa base.
Programa de configuracién da placa base
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).

¢ A2.6. Memorias

¢ T2.10.1. Tipos de Memorias nun PC

¢ T2.10.2. Memoria RAM - Médulos
CA3.2. Identificaronse e manipularonse os compofientes basicos (mddulos de memoria, discos fixos e as slas
controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).
Memoria RAM
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).

0 A2.7. Tarxetas de expansion.
CAB3.3. Identificaronse e manipularonse adaptadores e tarxetas de expansion (graficos, LAN, modems, etc.).
Tarxetas de expansién
Adaptador grafico
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).
Controladores de dispositivos
Conectividade LAN e WAN dun sistema microinformatico

¢ A2.8. Introducion aos periféricos dun equipamento microinformatico.
CAB3.5. Identificaronse os periféricos tipicos dun equipamento.
CA3.6. Describironse as suas funciéns e as caracteristicas basicas dos periféricos tipicos dun equipamento.
Periféricos
Soportes de memoria auxiliar e unidades de lectura e gravacién
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).

1.4 UD3.- O traller de reparacions. Prevencion de riscos e proteccion ambiental

RAs que cubre totalmente a UD3:

RA11. Cumpre as normas de prevencién de riscos laborais e de proteccién ambiental, identificando os riscos asociados, asi como as
medidas e 0s equipamentos para previr estes riscos.

RAs que cubre parcialmente a UD3:

RA4. Ensambla un equipamento microinformatico, para o que interpreta a documentacién técnica, e verifica o resultado final.
RA5. Mide parametros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a sia relacion coas sUas unidades caracteristicas.



Actividades UD3:

0 A3.1. O taller de reparacions: espacios, equipamento e ferramentas.
CA4.1. Seleccionaronse as ferramentas e os Utiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformaticos.
Ferramentas e Utiles.
Precauciéns e advertencias de seguridade.

¢ A3.2. A seguridade no taller informatico.
CA11.1. Identificaronse os riscos e o nivel de perigo que sup6n a manipulacién de materiais, ferramentas, Utiles,
magquinas e medios de transporte.
CA11.2. Respectaronse, en todo momento, as normas de seguridade.
CA11.3. Identificaronse as causas mais frecuentes de accidentes na manipulaciéon de materiais, ferramentas, etc.
CA11.4. Describironse os elementos de seguridade das maquinas (protecciéns, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e
os equipamentos de proteccién individual (calzado, proteccién ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operaciéns de montaxe e mantemento.
CA11.5. Relacionouse a manipulacién de materiais, ferramentas e maquinas, coas medidas de seguridade e proteccion
persoal requiridas.
CA11.8. Valorouse a orde e a limpeza de instalaciéns e equipamentos como primeiro factor de prevencién de riscos
Identificacion de riscos.
Determinacion das medidas de prevencion de riscos laborais.
Prevencién de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de proteccioén individual.
Cumprimento da normativa de prevencién de riscos laborais.

0 A3.3. O polimetro: introducion a medicion de sinais eléctricas nos equipamentos informaticos.
CA5.1. Identificouse o tipo de sinal para medir co aparello correspondente.
CA5.3. Relacionouse a medida obtida cos valores tipicos.
Utilizacién de instrumentacién basica de medicion: polimetro.

¢ A3.4. O control ambiental no contorno de TI.
CA11.6. Identificaronse as fontes de contaminacién do contorno ambiental.
CA11.7. Clasificaronse os residuos xerados, para a sUa retirada selectiva.
Cumprimento da normativa de proteccién ambiental.

1.5 UD4.- Ensamblase dun Sistema Microinformatico. Configuracion

RAs que cubre totalmente a UD4:
RA4. Ensambla un equipamento microinformatico, para o que interpreta a documentacién técnica, e verifica o resultado final.
RAs que cubre parcialmente a UD4:

RA5. Mide parametros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a slia relacion coas sUas unidades caracteristicas.

RA6. Mantén equipamentos informaticos, para o que interpreta as recomendaciéns de fabrica e relaciona as disfuncions coas slas causas.
RA11. Cumpre as normas de prevencién de riscos laborais e de proteccién ambiental, identificando os riscos asociados, asi como as
medidas e 0s equipamentos para previr estes riscos.

Actividades UD4:

0 A4.1. Montaxe paso a paso dun PC.
¢ T4.1.1. Visualizacién dun video da montaxe dun PC xenérico.
¢ T4.1.2. Seguimento individual da montaxe dun PC.
¢ T4.1.3. Montaxe individual dun PC.



CA4.1. Seleccionaronse as ferramentas e os Utiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformaticos.
CA4.2. Interpretouse a documentacion técnica dos compofientes para ensamblar nos idiomas mais empregados pola
industria.
CA4.3. Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis, asi como os sistemas de fixacién para ensamblar
e desensamblar os elementos do equipamento.
CA4.4. Ensamblaronse conxuntos de placa base, microprocesador e elementos de refrixeraciéon en varios modelos de
chasis, segundo as especificacions dadas.
CA4.5. Ensamblaronse os médulos de memoria RAM, os discos fixos, as unidades de lectura e gravacién en soportes de
memoria auxiliar, e o resto dos compofientes da unidade central.
CA5.6. Medironse as tensions en fontes de alimentacion tipicas de computadores persoais. --
CA6.1. Recofiecéronse os sinais acusticos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.

Sinais de aviso, luminosos e acusticos.

Secuencia da montaxe dun computador.

Ferramentas e Utiles.

Manuais e guias de montaxe.

Precauciéns e advertencias de seguridade.

Ensamblaxe do procesador.

Refrixeracién do procesador e do equipamento microinformatico en xeral.

Fixacién dos médulos de memoria RAM.

Fixacién e conexion das unidades de disco fixo.

Fixacién e conexion das unidades de lectura e gravaciéon en soportes de memoria auxiliar.

Fixacién e conexion do resto de adaptadores e compofientes.
CA11.2. Respectaronse, en todo momento, as normas de seguridade.
CA11.3. Identificaronse as causas mais frecuentes de accidentes na manipulaciéon de materiais, ferramentas, etc.
CA11.4. Describironse os elementos de seguridade das maquinas (protecciéns, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e
os equipamentos de proteccién individual (calzado, proteccién ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operaciéns de montaxe e mantemento.
CA11.5. Relacionouse a manipulacién de materiais, ferramentas e maquinas, coas medidas de seguridade e proteccion
persoal requiridas.
CA11.8. Valorouse a orde e a limpeza de instalaciéns e equipamentos como primeiro factor de prevencién de riscos

Prevencién de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Equipamentos de proteccion individual.

¢ A4.1. Montaxe e configuracion basica dun PC probando distintas opcions.

CA4.1. Seleccionaronse as ferramentas e os Utiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformaticos.
CA4.2. Interpretouse a documentacion técnica dos compofientes para ensamblar nos idiomas mais empregados pola
industria.
CA4.3. Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis, asi como os sistemas de fixacién para ensamblar
e desensamblar os elementos do equipamento.
CA4.4. Ensamblaronse conxuntos de placa base, microprocesador e elementos de refrixeracion en varios modelos de
chasis, segundo as especificacions dadas.
CA4.5. Ensamblaronse os médulos de memoria RAM, os discos fixos, as unidades de lectura e gravacién en soportes de
memoria auxiliar, e o resto dos compofientes da unidade central.
CA4.6. Configuraronse parametros basicos do conxunto accedendo a configuracién da placa base.
CA6.1. Recofiecéronse os sinais acusticos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.

Sinais de aviso, luminosos e acusticos.

Secuencia da montaxe dun computador.

Ferramentas e Utiles.

Manuais e guias de montaxe.

Precauciéns e advertencias de seguridade.

Ensamblaxe do procesador.

Refrixeracién do procesador e do equipamento microinformatico en xeral.

Fixacién dos médulos de memoria RAM.

Fixacion e conexion das unidades de disco fixo.

Fixacién e conexion das unidades de lectura e gravaciéon en soportes de memoria auxiliar.

Fixacién e conexion do resto de adaptadores e compofientes.
CA11.2. Respectaronse, en todo momento, as normas de seguridade.
CA11.3. Identificaronse as causas mais frecuentes de accidentes na manipulaciéon de materiais, ferramentas, etc.



CA11.4. Describironse os elementos de seguridade das maquinas (protecciéns, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e
os equipamentos de proteccién individual (calzado, proteccién ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacions de montaxe e mantemento.
CA11.5. Relacionouse a manipulacién de materiais, ferramentas e maquinas, coas medidas de seguridade e proteccion
persoal requiridas.
CA11.8. Valorouse a orde e a limpeza de instalaciéns e equipamentos como primeiro factor de prevencién de riscos
Prevencién de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de proteccién individual.

¢ A4.3. Revision e analise de PCs ensamblados.
* T4.3.1. Emprego de utilidades para descubrir o hardware existente nun PC.
¢ T4.3.2. Emprego de utilidades para verificar o rendemento do xeral do PC.
CA4.7. Executaronse utilidades de revision e diagnéstico para verificar as prestacions do conxunto ensamblado.
Utilidades de revision e diagndstico.
CA6.1. Recofiecéronse os sinais acusticos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.
Sinais de aviso, luminosos e acusticos.
CA11.2. Respectaronse, en todo momento, as normas de seguridade.
CA11.3. Identificaronse as causas mais frecuentes de accidentes na manipulaciéon de materiais, ferramentas, etc.
CA11.4. Describironse os elementos de seguridade das maquinas (protecciéns, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e
os equipamentos de proteccién individual (calzado, proteccién ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operaciéns de montaxe e mantemento.
CA11.5. Relacionouse a manipulacién de materiais, ferramentas e maquinas, coas medidas de seguridade e proteccion
persoal requiridas.
CA11.8. Valorouse a orde e a limpeza de instalaciéns e equipamentos como primeiro factor de prevencién de riscos
Prevencién de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de proteccion individual.

¢ A4.4. Creacion dun informe da montaxe dun PC.
CA4.8. Realizouse un informe de montaxe.

1.6 UD5.- Xestion de Discos Duros. Particionamento. Sistemas de Arquivos

RAs que cubre parcialmente a UD5:

RA3. Analiza a funcién dos compofientes que integran un equipamento microinformatico estandar, e compara prestacions de diversos
fabricantes.
RA7. Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentacion técnica.

Actividades UD5:

¢ A5.1. Analise da estrutura fisico-funcional dos discos duros.
CA3.2. Identificaronse e manipularonse os compofientes basicos (mddulos de memoria, discos fixos e as slas
controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).
Discos duros.
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).
Discos fixos e controladoras de disco.
CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.
Parametros basicos da instalacion.

¢ A5.2. Administracion de discos.
¢ T5.2.1. Tipos de discos: basicos, dinamicos e GPT.
¢ T5.2.2. Particionamento, teoria e ferramentas particionado.



- Particionado en Windows.
- Particionado en Linux.
- Ferramentas propietarias de particionado.
¢ T5.2.3. Sistemas de arquivos: eleccién e ferramentas de formateo.
CA3.2. Identificaronse e manipularonse os compofientes basicos (mddulos de memoria, discos fixos e as slas
controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).
Discos duros.
Particions.
Sistemas de arquivos e formateo.
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).
Discos fixos e controladoras de disco.
CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.
Parametros basicos da instalacion.

¢ A5.3. Sistemas RAID.
¢ T5.3.1. Teoria sobre sistemas RAID.
¢ T5.3.2. Discos dinamicos en sistemas Windows.
¢ T5.3.3. RAID por software en sistemas Linux.
¢ T5.3.4. Implementacion de RAID por hardware.
CA3.2. Identificaronse e manipularonse os compofientes basicos (mddulos de memoria, discos fixos e as slas
controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).
Discos duros.
Sistemas RAID.
CA3.4. Identificaronse os elementos que acompafan un compofente de integracién (documentacién, controladores,
cables, utilidades, etc.).
Discos fixos e controladoras de disco.
CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.
Parametros basicos da instalacion.

1.7 UDG6.- Instalacion e configuracion de Sistemas Operativos e software de base
RAs que cubre parcialmente a UD6:

RA7. Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentacion técnica.

Actividades UD6:

¢ A6.1. Instalacion de SO Windows e software base cumprindo unha serie de requirimentos.
CA7.1. Verificouse a idoneidade do hardware.
CA7.2. Seleccionouse o sistema operativo.
CA7.3. Elaborouse un plan de instalacién.
CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.
CAZ7.6. Describironse as incidencias da instalacién.
CA7.7. Respectaronse as normas de utilizacién do software (licenzas).
CA7.8. Actualizouse o sistema operativo.
Requisitos técnicos do sistema operativo.
Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacions.
Instalacion de sistemas operativos.
Tipos de instalacion: tipica e personalizada.
Controladores de dispositivos.
Parametros basicos da instalacion.
Actualizacion de sistemas operativos e instalacién de software base.

0 A6.2. Instalacion de SO Linux e software base cumprindo unha serie de requirimentos.
CA7.1. Verificouse a idoneidade do hardware.



CA7.2. Seleccionouse o sistema operativo.
CA7.3. Elaborouse un plan de instalacién.
CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.
CAZ7.6. Describironse as incidencias da instalacién.
CA7.7. Respectaronse as normas de utilizacién do software (licenzas).
CA7.8. Actualizouse o sistema operativo.
Requisitos técnicos do sistema operativo.
Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacions.
Instalaciéon de sistemas operativos.
Tipos de instalacion: tipica e personalizada.
Controladores de dispositivos.
Parametros béasicos da instalacién.
Actualizacion de sistemas operativos e instalacién de software base.

0 A6.3. Creacion de listas de software.

- 06.3.1. Creacion de listas de software a instalar en distintos sistemas operativos dependendo da utilidade
que se lle vai a dar ao equipo.

CA7.3. Elaborouse un plan de instalacién.

CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.

CAZ7.6. Describironse as incidencias da instalacién.

CA7.7. Respectaronse as normas de utilizacién do software (licenzas).
Requisitos técnicos do sistema operativo.
Parametros béasicos da instalacién.
Actualizacion de sistemas operativos e instalacién de software base.

0 A6.4. Instalacion de varios sistemas operativos nun unico equipo.
0 T6.4.1. Instalacion e configuracion de GAG
0 T6.4.2. Instalacion e configuracion de GRUB
CA7.1. Verificouse a idoneidade do hardware.
CA7.2. Seleccionouse o sistema operativo.
CA7.3. Elaborouse un plan de instalacién.
CA7.4. Configuraronse parametros basicos da instalacion.
CA7.5. Configurouse o xestor de arranque.
CAZ7.6. Describironse as incidencias da instalacién.
CA7.7. Respectaronse as normas de utilizacién do software (licenzas).
CAZ7.8. Actualizouse o sistema operativo.
Requisitos técnicos do sistema operativo.
Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacions.
Instalaciéon de sistemas operativos.
Xestores de arranque.
Tipos de instalacion: tipica e personalizada.
Controladores de dispositivos.
Parametros basicos da instalacion.
Actualizacion de sistemas operativos e instalacién de software base.

0 A6.5. Instalacion desatendida e personalizada de sistemas operativos.
¢ T6.5.X. nLite para Windows.

1.8 UD7.- Creacion e Restauracion de Imaxes de Sistemas Operativos
RAs que cubre totalmente a UD7:

RAS8. Instala software nun equipamento informatico utilizando unha imaxe almacenada nun soporte de memoria, e xustifica o procedemento
seguido.



RAs que cubre parcialmente a UD7:

RA7. Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentacion técnica.
RA9. Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformaticos, e identifica as slias vantaxes tendo en conta as
caracteristicas de uso dos equipamentos.

ActividadesUD7:

0 A7.1. Preparacion do sistema operativo para a creacion de imaxes.
e T7.1.1. Introducién as imaxes.
® T7.1.2. Preparacion de sistemas operativos Windows. Sysprep.
¢ T7.1.3. Preparacion de sistemas operativos Linux.
0 A7.2. Creacion e restauracion de imaxes en local con distintas aplicacions.
e T7.2.1. Traballo con Ghost:
-Clonacion de dous discos duros.
-Clonacion de particions.
-Creacién da imaxe dun disco duro.
-Restauracién dun disco duro ou dunha particiéon dende unha imaxe.
e T7.2.1. Traballo con Clonezilla:
-Clonacion de dous discos duros.
-Clonacion de particions.
-Creacién da imaxe dun disco duro.
-Restauracién dun disco duro ou dunha particiéon dende unha imaxe.
¢ A7.3. Creacion e restauracion de imaxes por rede con distintas aplicacions.
e T7.2.1. Traballo con Symantec Ghost Solution Suite:
-Clonacion de dous discos duros.
-Clonacion de particions.
-Creacién da imaxe dun disco duro.
-Restauracién dun disco duro ou dunha particién dende unha imaxe.
e T7.2.1. Traballo con DRBL+Clonezilla:
-Clonacion de dous discos duros.
-Clonacion de particions.
-Creacién da imaxe dun disco duro.
-Restauracién dun disco duro ou dunha particiéon dende unha imaxe.

¢ A7.4. Suposto copia de seguridade de sistemas operativos e aplicacions.
- Actividade de recopilacion de todo o visto ata o de agora na que se pide instalar un sistema dual windows +
linux para unha empresa, configuracién dos sistemas operativos cunha serie de requirimentos e, a parte
importante da actividade é crear unha imaxe, gardala por rede nun servidor de arquivos e restaurala
masivamente a varios equipos dunha soa vez.

CAZ7.9. Describironse as utilidades para a creaciéon de imaxes de disco e das sUas particions.
CA7.10. Preparouse o sistema operativo para a creaciéon de imaxes.
CA7.11. Crearonse imaxes dos sistemas operativos instalados para a stia posterior recuperacién ou clonacién noutros
equipamentos.
Preparacién dos sistemas operativos para a posterior creacioén de imaxes.
Software para a creaciéon de imaxes do sistema operativo
CA8.1. Recofeceuse a diferenza entre unha instalacién estandar e unha preinstalacion de software.
CAB8.2. Identificaronse e probaronse as secuencias de arranque configurables na placa base.
CA8.3. Iniciaronse equipamentos desde diversos soportes de memoria auxiliar.
CAB8.4. Restauraronse sobre o disco fixo imaxes almacenadas en soportes locais e remotos.
Utilidades para a restauracién de imaxes de disco e das slas particions.
Restauracion de imaxes.
CA9.7. Instalaronse sistemas operativos adaptados para o seu uso en dispositivos con caracteristicas especificas.
Sistemas operativos singulares.



1.9 UD8.- Ferramentas software e hardware de diagnose e reparacion
RAs que cubre totalmente a UD8:
RA6. Mantén equipamentos informaticos, para o que interpreta as recomendacions de fabrica e relaciona as disfunciéns coas suas causas.
RAs que cubre parcialmente a UDS8:
RA4. Ensambla un equipamento microinformatico, para o que interpreta a documentacién técnica, e verifica o resultado final.
Actividades UD8:

¢ A8.1. Folla de reparacion do Taller.

¢ A8.2. Diagnose e reparacion de faios hardware.
Traballo con ferramentas software e hardware para a busca de faios hardware nun pc. Unha vez atopados os
posibles faios farase a substituciéon do elemento avariado e a comprobacién de que a avaria foi resolta.

¢ A8.3. Webmin: Instalacion, configuracion e administracion do PC.

0 A8.4. Recuperacion de Sistemas Operativos Windows

¢ A8.5. Recuperacion de Sistemas Operativos Linux

¢ A8.6. Soldadura con estano.
¢ T8.6.X Creacion dun cable null-modem.
* T8.6.X Cambio de condensadores avariados en placas base.

CA4.7. Executaronse utilidades de revision e diagnéstico para verificar as prestacions do conxunto ensamblado.

Utilidades de revision e diagnéstico.
CA6.1. Recofiecéronse os sinais acusticos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.
CA6.2. Identificaronse e arranxaronse as avarias producidas por sobrequecemento do microprocesador.
CA6.3. Identificaronse e arranxaronse avarias tipicas dun equipamento microinformatico (mala conexién de
compofientes, incompatibilidades, problemas en discos fixos, sucidade, etc.).
CA6.4. Identificaronse e arranxaronse problemas mecanicos en equipamentos microinformaticos (faios en soldaduras, en
engrenaxes de componentes, etc.) .
CAB6.5. Substituironse compofentes deteriorados.
CA6.6. Verificouse a compatibilidade dos compofientes substituidos.
CA6.7. Realizaronse actualizaciéons e ampliaciéns de compofientes.
CA6.8. Elaboraronse informes de avaria (reparacién ou ampliacién).

Técnicas de mantemento preventivo.

Deteccion de avarias nun equipamento microinformatico.

Sinais de aviso, luminosos e acusticos.

Fallos comuns.

Soldaxe con estafo.

Ampliaciéns de hardware.

Incompatibilidades.



1.10 UD9.- P

eriféricos de Entrada, de Saida e outros dispositivos auxiliares

RAs que cubre totalmente a UD9:

RA10. Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacioéns de fabrica dos equipamentos e relaciona as disfunciéns coas stas

causas.

RAs que cubre parcialmente a UD9:

RA5. Mide parametros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a slia relacion coas sUas unidades caracteristicas.

Actividades UD9:

¢ A9.1. Introduciodn e caracteristicas principais dos periféricos.

¢ A9.2. Monitores.
-Tipos e caracteristicas principais dos monitores.
-Avarias tipicas nos monitores.

¢ A9.3. Impresoras.
-Tipos e caracteristicas principais das impresoras.
-Avarias tipicas nas impresoras.

0 A9.4. Videoproxectores.
-Facer un presuposto para colocar un videoproxector na aula.
-Instalacién de videoproxectores
-Cambio da lampada dun videoproxector

0 A9.5. Soportes de memoria.

CAB5.7. Identificaronse os bloques dun sistema de alimentacién ininterrompida.
CA5.8. Medironse os sinais nos puntos significativos dun sistema de alimentacién ininterrompida.
Bloques dos sistemas de alimentacion ininterrompida.
CA10.1. Identificaronse e solucionaronse problemas mecénicos en periféricos de impresiéon estandar.
CA10.2. Substituironse consumibles en periféricos de impresion estandar.
CA10.3. Identificaronse e arranxaronse problemas mecanicos en periféricos (faios en soldaduras, en engrenaxes, etc.) .
CA10.4. Recofiecéronse os usos e os ambitos de aplicacién dos periféricos de captura de imaxes dixitais fixas e en
movemento.
CA10.5. Recofiecéronse os usos e os ambitos de aplicacién doutros periféricos multimedia.
CA10.6. Recofiecéronse os usos e os ambitos de aplicacién de equipamentos de fotocopia, impresién dixital profesional
e filmaxe.
CA10.7. Aplicaronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo.
Periféricos de entrada.
Periféricos de saida.
Periféricos multimedia.
Impresoras.
Monitores.
Periféricos para a adquisicién de imaxes fixas e en movemento.
Proxectores de video: fixacion e conexion.
Técnicas de mantemento preventivo.
Técnicas de reparacion de problemas mecanicos en periféricos.



1.11 UD10.- Novas tendencias en Equipos Informaticos

RAs que cubre totalmente a UD10:

RA9. Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformaticos, e identifica as stias vantaxes tendo en conta as
caracteristicas de uso dos equipamentos.

Actividades UD10:

¢ A10.1. Montaxe e configuracion dun Terminal punto de venta.
¢ A10.2. Montaxe e pequenas reparacions en equipos portatiles.
0 A10.3. Creacion de presupostos de PCs con caracteristicas especiais.

1.12 Tarefas

CA9.1. Recofecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao conxunto do chasis e a placa base.
CA9.2. Describironse as prestaciéns e as caracteristicas dalgunhas das plataformas semiensambladas (?barebones?)
mais representativas do momento.
CA9.3. Describironse as caracteristicas dos computadores de entretemento multimedia (HTPC), os chasis e os
compofentes especificos empregados na slia ensamblaxe.
CA9.4. Describironse as caracteristicas diferenciais que demandan os equipamentos informaticos empregados noutros
campos especificos de aplicacion.
CA9.5. Avaliouse a presenza da informatica mébil como mercado emerxente, cunha alta demanda en equipamentos e
dispositivos con caracteristicas especificas: mébiles, PDA, navegadores, etc.
CA9.6. Avaliouse a presenza do ?modding? como corrente alternativa & ensamblaxe de equipamentos
microinformaticos.
CA9.7. Instalaronse sistemas operativos adaptados para o seu uso en dispositivos con caracteristicas especificas.
Emprego de plataformas semiensambladas (barebones) para a montaxe de equipamentos.
Computador multimedia de salén: HTPC.
Equipamentos con demandas especificas (estaciéns de video, CAD-CAM, etc.).
Informatica mébil.
Sistemas de posicionamento e navegacion.
PDA e mébiles.
Modding.
Sistemas operativos singulares.



